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Typbezeichnung von Halbleiterbauelementen (Blatt 1)

1-3 .

1. Allgemeines

Mit Wirkung vom 1. 4. 1987 ersetzt die Ausgabe 5/86 die Aus-
480 des Standards TGL 38015 Folgende grundsiitzliche
sind zu vermerken:

Aufnahme der Gehlusevarisnten in den 3. Buchstaben des
1. Bezeichnungsblocks; 2
= des Zeichenvorrats filr die Grundeigenschaft von
IS und Streichung des Zusammenhangs mit dem Betricbstem-

*  persturbereich;

= Aufnahme welterer Gehluseformen;

= Aufnahme des Betriebstemperaturbereichs fir I5;

- Einfihrung der spezifischen Eigenschaften in die Typbezeich-
nung von I5;

.= Aufnahme der Bildung einer Typkennzeichnung und der Ge-
mnmwmum :
Weiterhin kann davon ausgegangen werden, daB diese Fassung
der TGL 38015 fiir die kommenden Jahre bis nath 1990 verbind-
lich bleiben wird, so daB sie als Bestandieil dieser Schaltungs-

sammilung sinovoll erscheint.

Der Standard gilt nicht fir Selengleichrichter, Gleichrichterbriik-
ken, Gleichrichter-Thyristor- und Transistormodule sowie Hy-
bridschaltkreise.

1. . Diskrete Halbleiterbauclemente

1. Schema (Beispiel)

1.1, 1.Block

Tabelle | Schema der Bezeichnung von diskreten Halbleberbauelernenten
LBlock 2. Block 3. Block

nach Abschnist 2.2.1.

" ZMer fir Binsats '
nach Abschnint 2.2.2.

Typhsche eleltarische brw.

optoscickirnche
mach Abschninn 221,

Tyvpgruppe. auch Grhicvariante
nsch Abschimitt 2.2.4.

ikt rach Abschnitt 23

CTgAnIOn
nich Abschinitt 2.4,

—___: Angabe nur, falls erforderfich. Amsnahme Abschmitt 2.4.1.

21232 Ziffer fir spexiellen Einsatx
Diese Ziffer gilt fir Bavelemente, die besondere Forderungen er-

Einsatzkiassen 1 bis 5. Weitere Ziffern ergeben sich aus
internen Schilssel des Herstellers.
Als Kennreichnung suf dem Bavelement ist es ruliissig, an
Stelle der innerhab der Typbezeichnung angeordneten Ziffer/
Zah! die vollstindige Einsstzkiasse nach oder unterhalb der Typ-

ZoTmm oW

E
!

Die Bedeutung des 3. Buchstabens kann man aus dem Erreugnis-

23. LBlock

Der 2. Block besteht im aligsmeinen aus 2 bis 4 Ziffern und stellt
eine ZEhinummer dar, die bei Bestitigung der Typbezeichnung
festzulegen ist




mMW¥mﬂm-
lich zu Gbemehmen. Die Zihinummer darf auf mehr als 4 Stel-
len erweiten werden, wenn intermationale Vorbildtypen das er-

fondem.
24. 3.Block
1.4.1. Dioden und Vierschichtbsuelemente wie Thyristoren,

Diacs, Triacs (suBer optochektronische
Halbleiterbauelemente)

Tabwile 2

Nennwert der £-Spannang in Vol
oder Gremrwert der potsmbschen
Spitzensperrpannung in 100 Vol
Al Kenmeckhaung suf dem Baw-
element st ach die direkie An-
gabe der peridischen Spiteen-
spermpanneng in Voll in Verhan-
dung mit dem Finheitenaschen
o Ve milllsig. 2. A1 120

Erginsende Egewchalicn

2.4.2. Optoelektronische Halblekterbanelemente

© Tabelle 1 .

X obine Ceehduse [Chip);
Fuaizrekchen fiir technologischie Vardanicon nach TGL A8 04

(ot Bedewtungs. 11}
Zeichenvorral: Zeichenbedeutung nach Festlegung des Herstel-
lers.
Modifikation: 1bis®
Lichtstirkegruppe: A bis R auBer | und Q)
Strahlungsleistungs- bzw. Strahl-
stiirke- und Kollektorstromgruppe: A bisl
Lichtstirkeverhiitnisgruppe: iund 2
2.4.3. Transistoren
Tabelle 4 .

A N X

Verairbungsgruppe oder Gruppicrung
nuch cinem bestimmien Kenmwert

Avsmeliyp

X ohor Gehdwe (Chip):
Zanatrreschen fir technologische Varisnien nach TG LS 004

- von Gate-Arrays [ Abichnin 3113

Zeichenvorrat: Feichenbedeutung nach Festlegung des Herstel-
lers.

Verstirkungsgruppe oder Gruppierung nach ¢inem bestimmien

Keonweort: A bis H und U

AusmeBiyp: e

= N bis Z sufer 5, U und X fiir hitherwertige Bavelementc als
der Gruadtyp

= 1 bis 9 fiir Bauclemente, dic dic Eigenschallen des Grundtyps
nicht errcichen und durch ihn direkt ersetzbar sind

= 5 Amateurtyp; die cinrelnen Amaieurtypen sind durchrunu-
merieren: 51, 52 usw.

3.  Integrierte Halbleiterschaltkreise (IS)
3.1. Schema (Beispiel)

Fabelle §  Schema dev Bezeichinmyg von insegrierien Halbleiversituli reiien

A K g 4 C 00 a n -iND

]

Crrumdeige
Abschine 1 2,

Typeiuppe
{ Ahschniet 3.3}

Fahl-Nr. { Abschmitt 3.4.)

Cichiiuse [ Abscham 3.5.)

Linsarz

Zaffer fur spezietl
{ Abschnitt 3.6.)

Bethichstemperaturbencich
| Abachmitt 3.7.)

Spezifische Eigenachaft { Abschiitn 3.5,)

Gruppierung nach bestimmiem Keanwent
{ Ahschnitt 3.9}

Ausmeliyp { Abschmitt 3.040.)

Twp mut vereinbartem bil- Musicr ader Lt'lblh‘l'hlll‘l.l.l'ﬂf

1.2,  Grundeigenschaft

Bipolare analoge IS, vorrengig fir Konsumglitentypen
Bipolare analoge IS, mmmrlmnﬁumn
Bipolare AD- und DA-Wandler-15

Bipolare digitale IS

Eorgnes

33

Anwendung nur zugelassen fr Kundenwunsch-15 des ISA-Sy-
stems, fir Sensor-15 und fiir 15, die bei gleicher elekirischer
Funktion in unterschiedlichen Technologien hergestellt werden,
sofern der inlernationale Vorbildiyp die technologische Varianie
nicht als Buchstabeneinschlub innerhalb der Zihinummem ent-
hil

- Kundenwunsch-15

1 Grundlsyout

E Leitbahnvariante nach Kundenbestellung
- Sensor-15

D Dmucksensor

F Feuchiesensor
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H Hall-Effekt-Sensor
T  Temperatursensor
Weiters Buchstaben sind zulissig. IThre Mutul. isl im Er-
reugnisstandard anrugeben.
~ Technologische Verianien
L Low-power-Variante
T8 Schnelle Varianie

34,  Zihlnummer

Dic Zihlnummer besteht aus 2 bis & Stellen und ist bei der Be-
stiitigung der Typbereichnung festrulegen. Die Zihlnummemn
internationaler Vorbildiypen sind grondsBizlich tu dbernchmen.
Das bezieht sich auch aufl Buchstabeneinschliisse innerhalb der
Zihlnummer. Diese darf aufl mahr als § Stellen erweitent werden,
wean infernationale Vorbildtypen das erfordern,

3.5.1. Typen mit Gehluse

Metall-Glas-Gehiuse oder andere Materialkombination
Dual in line package (DIP), Keramik

DIFP, Plast

DIP mit Kihifahne

Flal package (FP, QFP), Keramik

FP, QFP, Plast

Power in line (PIL), fiir horizontalen Einbau

DIF mit unltsbarers KihlkGrper

Quad in line package (QIF), Keramik

QIP, Plast

S0T-Gehliuse, Plast. als 15-Gehiuse, 2. B. 50T 54

Chip carrier, Plast (PCC)

Chip carrier, Keramik (CCC)

Small outline package (SOF)

Tape Chip Carrier (TCC)

PIL, fir ventikaien Einbau

Weitere Buchsiaben flir Gehdusekennzeichnung auBer £ sind
zulissig. lhre Bedeutung ist im Erzeugnisstandard anrugeben.

3.52. Typem ohne Gehiuse
X Chip; Fusatzzeichen fir techoologische Varianten nach
TGL 38 004,

fHuESZIrmZOTmOoOOw

36,  Ziffer fiir speziellen Einsatz
Es gelien die Ziffern nach Abschain 2.2.2.

1.7. Beiriebstemperaiurbereich

Betriebstemperaturbereich nach Erzeugnisstandard, Anwen-
dung nur, wenn keiner der nachfolgend angegebenen Berei-
che zutriff.

5 bis 55°C

0 bis TO*C

=10 bis 70 °C

=10 his 85 °C

~25 bis 70°C

=25 bis 85°C

- 40 bis 70°C

~40 bis 85 °C

—55 bis 85°C

~55 bis 125°C

>

ErmzomEgQO®

3.8. Sperifische Eigenschafien

Taktfrequenz: 2 Ziffern, deren Bedeutung im Em:unllh“
festzulegen ist.

Zugriffszeit: 2 Ziffern, deren Bedeutung im Erzeugnisstandard

festzulegen ist.
Die Anwendung nur einer Ziffer ist nicht rullissig. In diesem
Falle wiire eine Mull vor die ZifTer zu setzen, z. B. »05«.

19. Gruppierung nach cinem bestimmiten Kennwert

Zeichemvorral: a.. hmmh’tﬂ'ﬂlﬂi.

3.10. AusmeBtyp

Zeichenvorral: Bedeutung der Zeichen nach Festlegung des Her-

stellers,

= n...z suber 5 und x fir héherwertige Typen gegendber dem
Grundiyp,

= 1 bis 9 Mir 15, die dic Bigenschaften des Grundiyps nicht errei-
chen und durch den Grundiyp direkt erselzbar sind.

= § Amateurtyp. Die einzelnen Amateurtypen sind durchruna-
merieren: 51, 52 usw.

3.11. Typ mit vereinbariem bit-Muster, Leitbahnvarianie
von Gate-Amrays und Ehaliche 1S

Sie werden durch 3 Ziffern gekennzeichnet, die von der dbrigen
Typbezeichnung durch cinen Bindestrich getrennt sind. Der Zei-
chenvorral darf auf 4 ZifTern erweitert werden.

4.  Gestablung der Typkennzeichnung suf dem Bavelement
. {Stempelbild)

4.1. Diskrete Halbleiterbavelemente .
4.1.1. Variante 1
Die vollstindige Typbezeichnung ist in 1 Zeile sufzubringen.

4.1.2. Variante 2

Die Typkeanzeichnung des Normaltyps ist in 1 Zeile mﬁnbﬂn
gen. Die Kennzeichnung filr speriellen Einsatz, 2. B. spezielle
Einsatzklassen, ist nach Abschnint 2.2.2. vorrunehmen.

4.1.3. Variants 3

Wean die auf dem Bauelement zur Verfligung stchende Fliche
die Anwendung der Varianten | und 2 nicht rullBt, ist eine ko-
diente Typkennzeichnung sufrubringen. Sie ist im Erzeugnis-
standard festzulegen und zu erliutern.

42. Integrierte Halblefterschaltkreise

4.1, Varante |
Wie bei 4.1.1.

4.22. Varlanie 2 :

Der 1. Teil der Typbezeichnung bis einschlieBlich Gehlusekenn-
buchstaben il in der 1. Zeile, der 2. Teil in der 2. Zeile zwischen
Hemstellerzeichen und Herstellungszeitraum anruordnen. Bei
unglinstigen Platzrverhdltnissen darf die Typbereichnung such
an giner anderen Sielle, z. B. nach der Zihlnummer, getrennt
werden. Befindet sich an der Trennstelle ¢in Schrig- oder Bin-
destrich, so st dieser wegrulassen.

E oo
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4.2.3. Variante 3
Der konstante Teil der Typbezeichnung ist in der 1. Zeile, der va-
rigble Teil (AusmeBtyp, Amateurtyp, bit-Muster, Leitbahnva-
riante, Kennzeichnung fir speziellen Einsatz) quer dazu auf der
rechten Seite des Gehiiuses anzuordnen. Die 2. Zeile, die mit der
1. bilndig abschlieBt, enthilt links das Herstellerzeichen, rechts
die Datumskennzeichnung. Der Raum dazwischen kann fiir Zu-
satzinformationen, z.B. ZolirastermaB (Z), genutzt werden. Wird
.ein IS sowohl im metrischen als auch im Zollraster hergestelit,
ist die Zusatzinformation »Z« fiir Zollraster auf jeden Fall aufru-
bringen.

4.2.4. Variante 4

Der 1. Teil der Typbezeichnung einschlieBlich Gehiiusekenn-
buchstaben ist in der 1. Zeile links auf dem Bauelement anzu-
bringen. Darunter sind in der 2. Zeile links das Herstellerzei-
chen, rechts die Datumskennzeichnung anzuordnen. Der Raum
dazwischen kann fir Zusatzinformationen, z. B. ZollrastermaBl
{Z), genutrt werden. Wird eine 1S sowohl im metrischen als auch
im Zollraster hergestellt, so ist die Zusatzinformation »Z« fur
Zollraster auf jeden Fall aufzubringen.

Der 2. Teil der Typbezeichnung (Betriebstemperaturbereich,
Taktfrequenz, Zugriffszeiten, bit-Muster oder Leitbahnvarian-
ten) ist in der rechten Hiilfte des Bauelements anzuordnen. Bei
Anwendung dieser Variante ist ein Beispiel im En:ugmmn-
dard bildlich darzustellen und zu eridutemn.

4.2.5. Variante 5

Die Typkennzeichnung kann auch 3zeilig aufgebracht werden.
Es ist zuliissig, z.B. in der 2. hﬂtdltﬁphﬂ“lﬂtlﬂﬂﬂ]&tﬂﬂm-
ternationalen Vorbildtyps anzuordnen, sofern Aquivalenz be-
steht.

4.2.6. Variante 6

Bei ungiinstigen Platzverhiiltnissen ist eine verkiirzte Typkenn-
zeichnung (Typkurzzeichen) aus der Typbezeichnung nach Ab-
schnitt 1 zu bilden und nach Abschnitt 4.2.1. bis 4.2.4. auf dem
Bauelement anzuordnen.

4.2.7. Variante 7 :

Kann nicht nach Variante |1 bis 6 verfahren werden, ist eine ko-
dierte Typkennzeichnung aufrubringen und im Erzeugnisstan-
dard anzugeben und zu erliutern.

4.2.8. Variante 8

Sofern eine andere Anordnung der Elemente der Typkennzeich-
nung als nach Variante | bis 5 erforderlich ist, muB diese im je-
weiligen Erzeugnisstandard bildlich dargestellt und erliutert
werden.




